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A forditott BCL-SMT aljzattdmb a NYAK részére harom

Altalanos rendelési adatok

jelentdés elényt kinal:

A BCL-SMT érintésbiztos biztonsagot kinal a NYAK-
on, amely idedlissa teszi az &ram alatt [évé kimenetek
esetében torténd felhasznalasra.

Verzid

NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes érintkezésor,
Oldalt zart, THT/THR-forrasztott csatlakozéassal,
3.81 mm, Pélusszdm: 2, 90°, Forrasztétiiske
hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Tape

* A BCL-SMT kiszélesiti az alkalmazasi lehet6ségeket Rendelési szam

1991660000

panel-panel csatlakozasokkal az alkatrész 6sszeallitdsok  Tipus

BCL-SMT 3.81/02/90 1.5SN BK RL

4050118376234

390 Stiick

kozott. GTIN (EAN)
¢ A BCL-SMT reflow-kompatibilis és zokken6mentesen Qty.
Termékadatok

integralhaté az automatikus 6sszeallitasba és a

IEC:320V /175 A
UL:300V/ 10A

forrasztasi folyamatba. Csomagolas

Tape

A kivezetési irdnyokat kiilonb6zé médokon lehet
pozicionalni, igy tobb tervezési rugalmassag all
rendelkezésre.

* 180° allo

* 90° rekumbens

Két haz valtozat all a BCL-SMT rendelkezésére:
¢ Peremes aljzat nélkuil
¢ Forditott forraszthatd peremes aljzattal ("LFI", anyaval)
* * Tovabbi csavar nélkil van rogzitve a NYAK-hoz
* Csavarral van rogzitve a SCZ Fl-hez

A Weidmidller 3,81 mm (0,15 inch) osztasu dugaszol6
csatlakozéi kompatibilisek az egyedi csatlakozék
elrendezésével és megfelel§ helyet kinadlnak a
cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)
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Nettd tdmeg
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Rendszerspecifikaciok

Termékcsalad

OMNIMATE Signal
- sorozat BC/SC 3.81

Csatlakozas tipusa

Aramkori lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra THT/THR-forrasztott Osztas, mm (P)

csatlakozassal 3,81 mm
Osztas, inch (P) 0,15 " Kimend konyok 90°
Po6lusszam 2 Forrasztotiiskék szama pélusonként 2
Forrasztétiiske hossza (1) 1,5 mm Forrasztétiiske tlrése 0/-0,02 mm
Forrasztétiiske méretei d=0,8 mm Forrasztétiiske méretei=d Tlrés +0,05 /-0,05 mm
Forrasztészem furatatmérgje (D) Forrasztészem furatatmérgjének tirése

1,2 mm (D) +0,1T mm
Forraszbetét kiilsé atmérdje 1,9 mm Sablon nyilas 4&tmérdé 1,6 mm
L1, mm 3,81 mm L1, inch 0,15"

Erintkezésorok szama

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106

Kézfejjel t6rténd

1 szerint megérintéstdl védett

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP20 dugaszolt Térfogati ellenallas b mQ

Kédolhato Igen Dugaszolasi eré/polus, max. 96N

Huzoéeré / poélus, max. 6N

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag LCP GF Szin fekete

Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla

Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam Moisture Level (MSL)

(CTI) 2175 1

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-06tvozet

Erintkezé felilet Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 1..3 um Ni/ 2...4 ym Sn
6énozott matt

Dugaszolhato csatlakozas 1..3um Ni / 2.4 ym Sn Tarolasi hémérséklet, min.

rétegszerkezete matt -40 °C

Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C

Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C

Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20

IEC 60664-1, IEC 61984 °C) 175 A
Névleges dram, maximalis pélusszam Névleges dram, min. pélusszam
(Tu=20 °C) 15,4 A (Tu=40°C) 175 A
Névleges aram, maximalis pélusszam Névleges fesziiltség a 1l/2 talfesziiltség
(Tu=40°C) 13,7A osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 320V
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 160V osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 160V
Névleges Iokéfesziiltség a 1l/2 Névleges lokéfesziiltség a lll/2
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez 2,5 kv mértékéhez 2,5 kV
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 Rovid idejd hatararam ellenallas
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez 2,5 kV 3x 1smit 76 A

A létrehozas datuma 2024. majus 23. 18:40:39 CEST

A katalégus éallapota 18.05.2024 / A miszaki modositasok jogat fenntartjuk.



Weidmiiller 3%

BCL-SMT 3.81/02/90 1.5SN BK RL

Miszaki adatok

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

KlingenbergstralRe 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Csomagolas

ESD szint(i csomagolas sztatikus disszipativ Csomagolas Tape
VPE hosszusag 336 mm VPE szélesség 333 mm
VPE magassag 35 mm Szalag mélysége(T2) 9 mm
Szalag szélessége:(W) 24 mm Szalagzseb mélysége(KO) 8,6 mm
Szalagzseb magassag (AO) 14,8 mm Szalagzseb szélessége (BO) 16,4 mm
Szalagzseb levalasztas (P 1) 20 mm Szalaglyuk levalasztas (E) 1,75 mm
Szalagzseb levalasztas (F) 11,5 mm Dobos tekercs atméréje @ (A) 330 mm
Feliileti ellenallas Rs=10°-10"2Q

CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi

Névleges fesziiltség (C felhasznalasi

csoport / CSA) 300V csoport / CSA) 50V
Névleges aram (B felhasznalasi csoport / Névleges aram (C felhasznalasi csoport /
CSA) 11A CSA) 11A

UL 1059 névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi

csoport / UL 1059) 300V csoport / UL 1059) 300V
Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ Névleges aram (D felhasznalasi csoport/

UL 1059) 10A UL 1059) 10A
Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02 ECLASS 9,1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02 ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01 ECLASS 13.0 27-46-02-01

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és széllitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany ,megengedhetd”

kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket kérésre kiértékeljiik.

Megjegyzések

¢ P arajzon = osztas

* A névleges aram a névleges keresztmetszettdl és a minimalis polusszamtol fligg.

* A névleges adatok kizarélag magatol a komponenstdél fliggenek. A mas komponensek felé érvényes
hézagokat és kiiszéutakat a vonatkozé alkalmazasi szabvany szerint kell tervezni.

Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozék megszakitasi kapacitas nélkili csatlakozék (COC). A

tervezett hasznalat alatt a csatlakozék nem dughatok be vagy ki fesziiltség vagy terhelés alatt

* A termék hosszu idej taroladsa 50 °C atlagos hémérsékleten és maximum 70% paratartalmon, 36 hénap
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Letoltések
Engineering Data CAD data — STEP
Product Change Notification Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products
Umstellung auf ESD-Beutel bei ,Tape on Reel” Produkten
Katalégusok Catalogues in PDF-format
Kiadvanyok FL DRIVES EN

FL DRIVES DE
White paper surface mount technology Download Whitepaper
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Dimensional drawing
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Single Wave:
Contact time appr. 3 sec.
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production.
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of
solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at =-6K/s solder is
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.
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